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Server με υποστήριξη έως 2* 4th Generation Intel Xeon 56 πυρήνων και έως 2*5th  Generation Intel Xeon 64 Πυρήνων όπου θα περιλαμβάνει τις κάτωθι προδιαγραφές: 

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Περιγραφή Εξοπλισμού
	Απαιτήσεις εξοπλισμού
	
	
	
	

	Hardware
	
	
	
	
	

	Σύστημα TPM
	TPM(Trusted platform module 2.0
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Chassis Configuration
	2.5" Chassis with up to 8 SAS/SATA Drives
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Επεξεργαστής
	Intel processor , 36 cores, 72 threads, 16 GT/s, 300 W DDR5-4800
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Επιπλέον Επεξεργαστής
	Intel processor , 36 cores, 72 threads, 16 GT/s, 300 W DDR5-4800
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Σύστημα Ψύξης Επεξεργαστή
	Υδρόψυξη με OCP
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Τύπος και ταχύτητα μνήμης RAM (Dimm)
	4800MT/s RDIMMs
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Χωρητικότητα Μνήμης
	256GB RDIMM, 4800MT/s Octo Rank
	4
	ΝΑΙ
	
	

	Διαμόρφωση RAID
	Raid Controller
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Σκληρός Δίσκος
	7.68TB SSD up to 24Gbps SED
	2
	ΝΑΙ
	
	

	Διαχείριση Ενέργειας BIOS Settings
	Power Saving  Active Power Controller
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Tροφοδοσία (Power Supply)
	Dual,Redundant(1+1),Hot-Plug PSU,2800W MM HLAC , Titanium,C22 Connector
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Καλώδια Τροφοδοσίας
	Jumper Cord - C20/C21, 2.5M, 250V, 16A (MultiNational)
	2
	ΝΑΙ
	
	

	PCIe Riser
	Riser Config 0, 4x16 FH Slots (Gen5), 4x16 FH DW GPU Capable Slots (Gen5)
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Μητρική Πλακέτα
	Μητρική Πλακέτα
	1
	ΝΑΙ
	
	

	OCP 3.0 Network Adapters
	Dual Port 100GbE QSFP56, OCP NIC 3.0
	1
	ΝΑΙ
	
	

	OCP 3.0 Network Adapters
	OCP 3.0 Network Adapters
	1
	ΝΑΙ
	
	

	GPU Acceleration Cards
	Hopper H100, PCIe, 300W-350W, 80GB Passive, Double Wide, GPU
	4
	ΝΑΙ
	
	

	GPU/FPGA/Acceleration Cables
	GPU FI CEM H++ Cable for DW, R
	1
	ΝΑΙ
	
	

	GPU/FPGA/Acceleration Cables
	GPU FI CEM H++ Cable for DW, L
	1
	ΝΑΙ
	
	

	GPU/FPGA/Acceleration Cables
	GPU, Right + Left Filler Sponge
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Bezel
	2U LCD Bezel
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Boot Optimized Storage Cards
	BOSS-N1 controller card + with 2 M.2 480GB (RAID 1)
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Boot Optimized Storage Cards
	BOSS Cables, Power/Signal,
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Embedded Systems Management (Multi)
	Remote Access Controller
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Κωδικός
	Password for OCP cards
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Server Manager
	Service Module
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Group Manager
	Group Manager
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Rack Rails
	Rack Rails
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Ρυθμιστής OEM (OEM REGULATORY)
	Titanium PSU configuration
	1
	ΝΑΙ
	
	

	ECCN
	NOT NAC eligible 5A992.c
	1
	ΝΑΙ
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	Περιγραφή
	
	
	
	
	

	Advanced System Configurations
	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition
	1
	ΝΑΙ
	
	

	Embedded Systems Management (Multi)
	OpenManage Enterprise Advanced
	1
	ΝΑΙ
	
	



	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Τεχνική Υποστήριξη για 36 μήνες

	ΝΑΙ
	
	


Οι ανωτέρω Πίνακες Συμμόρφωσης πρέπει να συμπληρωθούν και να υποβληθούν, ψηφιακά υπογεγραμμένοι με την Τεχνική Προσφορά. 
	Στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» δίνεται η περιγραφή του εξοπλισμού/λογισμικού, οι απαιτήσεις του εξοπλισμού/λογισμικού και οι όροι κι οι υποχρεώσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

	Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

	Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

	Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει το τεκμηριωτικό υλικό (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιήσεις, νόμιμα παραστατικά, εκθέσεις, καταλόγους, βεβαιώσεις κλπ) που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. Το ως άνω τεκμηριωτικό υλικό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Τεχνικής Προσφοράς.
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